Oboustranna teplovodiva lepici paska
0,2 mm (pro LED a chladice)

Kédy produkti:

Kéd produktu: AM0480
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Parametry produktu:

Barva: Bila

Max. provozni teplota: 120 °C
Tepelna vodivost: 1,2 W/mK
Tloustka: 0,2 mm

Varianty produktu:

Sitka: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm
Délka: 5 m, 25 m

Popis vyrobku:

Oboustrannd teplovodiva lepici padska o tloustce 0,2 mm je urlena pro
prenos tepla mezi zdrojem tepla (napf. LED modul, vykonovy prvek,
pamétovy modul) a chladi¢em nebo kovovym Sasi. Paska zlepSuje kontakt
mezi povrchy, pomaha snizovat tepelny odpor spoje a soucasné umoznuje
mechanické upevnéni bez pouziti Sroubl nebo teplovodivych past.

Technické specifikace

Typ: oboustranna teplovodiva lepici paska

Tloustka: 0,2 mm

Délka: 5m nebo 25m (dle varianty)

Sitka: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 80mm (dle varinaty, na
objednavku mozné jiné sire)

Tepelna vodivost: 1,2 W/mK

Provozni teplota (min.): -20 °C

Provozni teplota (max.): 120 °C

Teplotni odolnost (kratkodobé): az 180 °C




Elektrické vlastnosti: elektricky izolaCni

Funkce a vlastnosti

Zajistuje soucasné prenos tepla a pevné prilepeni mezi dvéma
plochami

Vyplfuje drobné nerovnosti mezi povrchy a zlepSuje dosednuti
Vhodna pro aplikace s LED a chladi¢i, kde je pozadovéna cista a
rychld montaz

Elektricky izolacni vrstva pro oddéleni komponenty od kovovych c¢asti
Moznost zpracovani na pozadovany tvar (fezani, vyseky) dle
technologie vyroby

Idealni pro

Upevnéni a chlazeni LED modul@ a LED péaskl na hlinikové profily
Prilepeni malych chladi¢cd na integrované obvody a vykonové
soucastky

Termalni spojeni komponent s kovovym sSasi v elektronice a
spotrebicich

Servisni a prototypové prace, kde je nutna rychld montdz bez
mechanického spojovaciho materialu

Obsah baleni

vV

1x oboustranna teplovodiva lepici paska (tl. 0,2 mm) (Sirka a délka
podle varianty)

Proc zvolit tento produkt

Kombinuje tepelny prenos a lepeni v jednom kroku

Umoznuje Cistou montaz bez teplovodivych past a bez Sroubovani
Parametry vhodné pro bézné aplikace chlazeni v elektronice
Elektrickd izolace pomdéhd s bezpecnym oddélenim od vodivych
konstrukcnich Casti

Pokyny k instalaci a provozu

Pred aplikaci ocistéte a odmastéte obé lepené plochy, aby byla
zajisténa stabilni prilnavost a nizky tepelny odpor spoje

Pasku pfritlacte rovhomeérné po celé plose, vyhnéte se vzduchovym
bublinam

Pro maximalni Uclinnost prenosu tepla pouzivejte co nejvétsi
kontaktni plochu a minimalizujte tloustku vrstvy v rédmci
konstruknich moznosti

Pri demontazi postupujte opatrné, aby nedoslo k poskozeni soucastek
nebo povrchové Upravy chladice
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